Formularul ofertei (F3.1)
Data depunerii ofertei: “01”februarie 2021

Licitatia Nr.: ocds-b3wdpl1-MD-1609856260757

Invitatie la licitatia Nr.:

Alterna
Catre:

tiva Nr.:

Directia Invitimant Ocnita

a)
b)

f)

9)
h)

Semnat:

Nume: lgor Pojar

TechPlanet SRL declara ca:

Au fost examinate si nu existd rezervari fatd de documentele de atribuire, inclusiv
modificarile nr.

TechPlanet SRL se angajeaza sa furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele de
atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau
servicii: Achizitionarea autobuzelor scolare

Suma totald a ofertei fard TVA constituie:

Lotul 1: Achizitionarea autobuzelor scolare

1658320,00lei (Un milion sase sute cincizeci si opt mii trei sute doudzeci lei 00 bani)
Suma totald a ofertei cu TVA constituie:

Lotul 1: Achizitionarea autobuzelor scolare

1989984,00lei (Un milion noud sute optzeci si nouad mii noud sute optzeci si patru lei 00
bani)

Prezenta oferta va ramine valabila pentru perioada de timp specificatda in FDA4.8.,
incepind cu data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDAS5.2., va ramine
obligatorie si va putea fi acceptatd In orice moment pina la expirarea acestei perioade;

In cazul acceptarii prezentei oferte, TechPlanet SRL se angajeazi si obtini o Garantie de
buna executie in conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzatoare a contractului
de achizitie publica.

Nu sintem in nici [t confllct de interese, in conformitate cu punctul 1PO5.4.

Compania semnatara liati=msau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce [fac partefdh a “j Qu au fost declarate neeligibile Tn baza prevederilor
legislatiei in vigoare 87 gt it3lar cu incidentd in domeniul achizitiilor publice, in

LS.

Tn calitate de: Administrator

Ofertan
Adresa:

tul: TechPlanet SRL
rl. Orhei, sat. Piatra, MD-3542, R.Moldova

Data: “29” ianuarie 2021

Digitally signed by Pojar Igor
Date: 2021.01.29 11:55:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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